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1 关于发布 

RiscV_AE350_SOC RDS V1.0 版本软件发布包括 RDS 软件的特征和

增强功能，高云®半导体建议下载此版本以获得最新的软件改进。 

功能和增强总述 

软件发布功能项如下表： 

特征 描述 

RiscV_AE350_SOC RDS 软件：V1.0 

MCU 支持  GOWIN-AE350 

 ADP-AE350-A25-GOWIN 

新功能  运行、编辑、调试和配置 RiscV_AE350_SOC 目标系统源代码

程序 

 LdSaG 文件编辑器 

 代码覆盖率分析器 

 国际标准插件程序 

 性能分析器 

 功能代码大小分析 

 热键收集日志 

 目标系统管理 

 MCU 配置文件编辑器 

 系统内置程序编制 

 系统外置 API 插件程序 

 先进的程序调试系统 

 RTOS 程序调试系统 

 工具链：编译器、汇编器、链接器、调试器和函数库 

 仿真器：内核模拟仿真器 

 ICE：AICE MINI+调试器 

增强  为最大限度使用 RISC-V 向量处理器，编译器支持 RISC-V 向量

扩展的自动向量化 



 1 关于发布 

 

RN1025-1.0 2(5) 

 

特征 描述 

 编译器和工具链集成指令扩展功能 

 支持 LLVM 工具链、模拟器和向量软件编程，开发者可以在模

拟器中编制、编译和运行 RVV 应用程序 

 支持 DSP 软件编程、Vector 软件编程和 NN 软件编程 
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2 平台支持 

本次软件发布支持的平台有： 

Windows Windows 7/8/10/11 (64 bits) 
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3 文档 

本次软件发布文档包含 RDS 软件的文档，PDF 文档已打包到安装目录

下，文档列表如下： 

文档 使用 

SUG1026, RiscV_AE350_SOC RDS 软件安装指南 PDF 

SUG1025, RiscV_AE350_SOC RDS 软件用户手册 PDF 

RN1025, RiscV_AE350_SOC RDS 软件发布说明 PDF 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1026.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1025.pdf
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4 技术支持 

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，

可直接与公司联系： 

网址：www.gowinsemi.com 

E-mail：support@gowinsemi.com 

Tel：00 86 0755 82620391

http://www.gowinsemi.com/en/
mailto:support@gowinsemi.com
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